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Veranstaltungsnummer: VA25-00938

EMV-konformes Leiterplatten-Design

Analyse der Schaltung, Bauelemente, Leiterplatte und Simulation

Termin

Di. 07.10.2025, 09:00 Uhr —

Di. 07.10.2025, 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

Hansa Apart-Hotel Regensburg

Friedenstr. 7

93051 Regensburg

Teilnahmegebühren

Präsenz-Teilnahme 795,00 €*

Für HDT-Mitglieder 745,00 €*

Präsenz

Weitere Informationen und die

Möglichkeit zur Online-Buchung

-LVIV�8IMPRELQI�«RHIR�7MI�EYJ der

Veranstaltungs-Webseite.

Stand: 04.08.2026, 00:25 Uhr

https://stage.hdt360.de/verein-mitgliedschaft/
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EMV-konformes Leiterplatten-Design

Die Grundlagen eines EMV-gerechten Leiterplattendesigns werden vermitteln. Praxisbeispiele zeigen, wie ein

strukturierter Ansatz zur Erstellung von Schaltplänen angewendet werden kann: 

Neue Ansätze einer strukturierten Anschauungsweise für die Erstellung von Stromlaufplänen

Simulationsansätzen eine zielführende Leiterplattenentwicklung

Beispielen aus der Praxis

Grundsätzlichen Problemstellungen des Leiterplattendesigns Lösungsmöglichkeiten

High-Speed-Design Signal Integrity, Lagenaufbau und Terminierung

Zum Thema

Die Leiterplatte stellt in vielen Produkten das größte Bauelement dar. Durch einen systematischen Ansatz

bereits in der Stromlaufplanphase mit Unterstützung von Simulation können unnötige Design-Iterationen

vermieden werden. Die Simulation ist auch für High-Speed-Applikationen ein unverzichtbares Werkzeug.

Zielsetzung

Im Seminar wird auf die unterschiedlichen Topologien und ihr entsprechendes EMV-Verhalten detailliert

eingegangen, um künftig eine Hilfestellung bei der Entwicklung und Schaltungsauswahl zu geben.

Programm

07.10.2025

09:00–17:00 1-Tagesseminar: EMV-konformes Leiterplatten-Design

Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Röhrner

AVL Software & Functions GmbH

Hartwig Reindl

AVL Software & Functions GmbH

Begrüßung und Vorstellungsrunde

EMV auf Leiterplattenebene

Gestaltung Stromlaufplan, Massesysteme, Modul-Design, Entkopplung

Theoretische Grundlagen zu High-Speed-Design und Signal Integrity (SI)

Eigenschaften Digitale IOs, Leitungen: Wellenwiderstand und Terminierung, Lagenaufbau

Diskussion und Zusammenfassung

Referenten

HR

Hartwig Reindl

AVL Software & Functions GmbH

Bereichsleiter EMV, AVL-Trimerics GmbH, Regensburg



Seite 3 von 3

,IVV�6IMRHP�MWX�WIMX������MQ�*EGLFIVIMGL�)1:�XêXMK�������[IGLWIPXI�IV�^Y�7MIQIRW�%8�REGL

6IKIRWFYVK�YRH�MRMXMMIVXI�HSVX�HIR�^IRXVEPIR�)1:�(IWMKR�7YTTSVX��%F������[EV�IV

ZIVERX[SVXPMGL�JþV�HMI�)1'�)RKMRIIVMRK�8IEQW�YRH�HMI�)1:�7MQYPEXMSR�FIM�HIV�'SRXMRIRXEP

%YXSQSXMZI�+QF,��,IYXI�EVFIMXIX�IV�JþV�HMI�*MVQE�%:0�7SJX[EVI�ERH�*YRGXMSRW�+QF,�YRH�LEX

HMI�0IMXYRK�JþV�HIR�+IWGLêJXWFIVIMGL�)1:�7MQYPEXMSR�

DR
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AVL Software & Functions GmbH
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